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Fertigung | EU-Richtlinien RoHS und WEEE

Pin- und funktionskompatible Redesigns vom IC-Spezialisten

Vom Aussterben bedroht?

Der Lebenszyklus von Halbleiter-Bauelementen und die Anforderungen

der Kunden nach Langzeitverfligbarkeit klaffen zum Teil dramatisch

auseinander.

u schnell entwickelt sich die
Halbleiter-Produktion
folgen

und
Prozessianderungen
und ganze Technologiewechsel
aufeinander. In der Vergangen-
heit wurde dieses Problem zum
Teil durch spezialisierte Wieder-
verkdufer behoben, die abgekiin-
digte Chips in der Last Time Deli-
very Periode in grofler Stiickzahl
aufkauften und nach Produk-
tionseinstellung die Langzeitver-
fiigbarkeit sicherstellten.

EU-Richtlinien RoHS und WEEE

Doch nun steht ein neues Pro-
blem vor der Tiir: Die EU-Richtli-
nien RoHS und WEEE verbieten
ab 01.07.2006 sales of blei- und

halogenhaltigen Elektronik-Pro-
dukten in vielen Branchen. Und
das betrifft durch die Verwen-
dung bleihaltiger Lote fast alle
Elektronik-Produkte - also
auch Halbleiter-Schaltkreise.

Dies schrankt die Verfiigbar-

keit und den Einsatz abgekiin-
digter Chips zusitzlich ein. Was
also tun, wenn ein komplettes Re-
design des Systems mit neuem
Chip wirtschaftlich ungtinstig
ist? Statt das System einem Rede-
sign zu unterwerfen, mit allen
moglichen Folgen wie neuen Ve-
rifikations- und Validierungslau-
fen,
neuen Werkzeugkosten, Doku-
Zertifi-

Gehdusednderungen mit

mentationsanderungen,
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zierungen etc., kann das Redesign
des abgekiindigten Chips die bes-
sere Alternative sein.

In solchen Fidllen konnen auf das
Redesign von Halbleiter-Schalt-
kreisen spezialisierte Dienstleister
wie das Rostocker Unternehmen
Silicann weiterhelfen.

Mit pin- und funktionskompati-
blen Redesigns des

ICs kann
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Die -
EU-Richtlinien
RoHS und WEEE ver-
bieten ab 01.072006 sales
of blei- und halogenhaltigen
Elektronik-Produkten in vielen Branchen.
Systemdnderung vermieden wer-
den. Anhand der verfligbaren
Unterlagen zum betroffenen IC
wie Datenbléttern und Spezifika-
tionen wird eine neue Design-
Spezifikation erstellt. Fehlen In-
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formationen, werden mit speziel-
lem Test-Equipment weitere Da-
ten gewonnen. Diese Design-Spe-
zifikation bildet die Grundlage fiir
den nun folgenden ASIC-Desi-
gnprozess. Ein wichtiger Vorteil
des pin- und funktionskompati-
blen Redesigns wird deutlich:
Maingel des Original-ICs kénnen
behoben werden. Mehr noch,
auch Anderungen und Erweite-
rungen in der Funktion sind
moglich, zum Beispiel um
ein kritisches Signalspiel
zu umgehen oder nach
Kundenwunsch zusitzli-
- che Features umzusetzen.
So kénnen zwei Ziele mit
einer Entwicklung er-
reicht werden: Einerseits
wird die Produzierbarkeit der bis-
herigen Baugruppe ohne grofie
Anderungen des System-Designs
sichergestellt. Anderseits kann
der angepasste Chip mit erweiter-
ter Funktionalitit auch fur zu-
kiinftige Produkt-Releases
wendet werden. wwwsilicann.com ll

ver-

Gewerbetreibende wie Sie sind die Helden der heimischen Wirtschaft. Was auch immer lhr Geschift ist: Renault ist der richtige
Partner. Denn weil wir lhr Business als unser Business sehen, sind wir die Nummer 1 in Europa bei leichten Nutz-

fahrzeugen. www.renault.at *zum 8. Mal in Folge bei leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 t; Stand Janner 2006.
Renault Master: € 1.500,- Invest-Bonus (inkl. MwSt.). Aktion giiltig bis 30.04.2006. "=%wielra
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